




















专利名称(译) 医疗传感器

公开(公告)号 US20080200786A1 公开(公告)日 2008-08-21

申请号 US11/996605 申请日 2006-07-27

[标]申请(专利权)人(译) KONINK HOLOPS ELECTRONICS

申请(专利权)人(译) KONINKLIJKE [HOLOPS ELECTRONICS

当前申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子ñV

[标]发明人 BERNDSEN LARS

发明人 BERNDSEN, LARS

IPC分类号 A61B5/00

CPC分类号 A61B5/14552 A61B5/6838 A61B5/6826

优先权 60/595710 2005-07-29 US

其他公开文献 US8346334

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了一种医疗传感器，其允许缠绕所施加的部件，同时保持检测器和
发射器的对准。医疗传感器包括载带，该载带可以容纳可变尺寸的应用
部件而不会使检测器和发射器不对准。医疗传感器可以在所施加部分的
皮肤与发射器和检测器之间提供空间。医疗传感器载体带可以设计成具
有柔性区域和较厚的安装部分，当载体带固定在缠绕位置时，所述较厚
的安装部分用作弹簧加载的安装件。
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